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Abstract (en)
The invention relates to an arrangement for insulating and sealing joint-containing building facades (5) with an insulating/covering layer structure (1)
which spans joints and exhibits an outer, water-permeable covering layer (2) and at least one inner insulating layer (3) which borders the covering
layer (2) and the building facade (5), a bond-free isolation region (6) of the insulating layer (3) of predetermined width being provided in the region of
the building joints (4), which region (6) keeps the deformations, which occur in this region of the building joints (4), away from the insulating/covering
layer structure (1), in particular the covering layer (2). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Dämmen und Dichten von Fugen aufweisenden Bauwerksfassaden (5) mit einer Fugen überspannenden
Dämm-Deckschichtstruktur (1), die eine außenliegende wasserdurchlässige Deckschicht (2) und wenigstens eine innenliegende Dämmschicht (3)
aufweist, die an die Deckschicht (2) und die Bauwerksfassade (5) angrenzt, wobei ein verbundfreier Entkoppelungsbereich (6) der Dämmschicht
(3) von vorbestimmter Breite im Bereich der Bauwerksfugen (4) vorgesehen ist, der die in diesem Bereich der Bauwerksfugen (4) auftretenden
Verformungen von der Dämm-Deckschichtstruktur (1), insbesondere der Deckschicht (2) fernhält. <IMAGE>
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